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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 2: Sectional specification:
Leaded fixed low power film resistors

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s ization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electfi d electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stangdarg \ni ecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e d “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; apy g qittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i 3
governmental organizations liaising with the IEC also participate in ki . |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in &ccorda W
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mattg S possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom

4)

5) Independent certification bodies provide conformity

marks of conformity. IEC is not responsible for any

6)

7) employees, servants or agents including individual experts and
C National Committees for any personal injury, property damage or
whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) ormative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

9) to the pobssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IE€ shall yot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60115-2 has been prepared by IEC technical committee 40:
Capacitors and resistors for electronic equipment.

This third edition cancels and replaces the second edition, published in 1982, and it
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

it includes test conditions and requirements for lead-free soldering and assessment
procedures meeting the requirements of a “zero defect” approach;

— it introduces a product classification based on application requirements;
— itincludes an extension of the list of styles and dimensions;

— it includes the use of an extended scope of stability class definitions;

— it includes the extension of the lists of preferred values of ratings;
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— it includes test conditions and requirements for lead-free soldering, for periodic overload
and for resistance to electrostatic discharge (ESD);

— it includes a new set of severities for a shear test;
— it includes definitions for a test board;

— it includes the replacement of assessment level E and possible others by the sole
assessment level EZ, meeting the requirements of a “zero defect” approach;

— it includes an extended endurance test, a flammability test, a temperature rise test,
vibration tests, an extended rapid change of temperature test, and a single pulse high-
voltage overload test;

— it includes requirements applicable to 0 Q resistors (jumpers);

— it includes recommendations for the denomination, description, pafkaging and quality
assessment of radial formed styles;

— it includes prescriptions for endurance testing at room tempera
rulings of IEC 60115-1.

The text of this standard is based on the following documents:

AN
FDIS ReWM

40/2282/FDIS AO/2289/ D
VAN

Full information on the voting for the
voting indicated in the above table.

The committee
the stability dat
related to the specifi

* reconfirmed,


https://webstore.iec.ch/publication/768&preview

-8- IEC 60115-2:2014 © IEC 2014

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 2: Sectional specification:
Leaded fixed low power film resistors

1 Scope

This part of IEC 60115 is applicable to leaded fixed low-power film resistors for use in
electronic equipment.

2 Normative references

The following documents, in whole or i
are indispensable for its application.
undated references,
amendments) applies.

IEC 60062:2004, ﬂa !

IEC 60068-1:2013, [ sting — Part 1: General and guidance

eS, only the edition cited applies. For
eferenced document (including any

IEC 60068-2-6
(sinusoidal)

vironmental testing - Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration

IEC 60068-2-20:2008, Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Test methods for
solderability and resistance to soldering heat of devices with leads

IEC 60115-1:2008, Fixed resistors for use in electronic equipment — Part 1. Generic
specification

IEC 60286-1, Packaging of components for automatic handling — Part 1: Tape packaging of
components with axial leads on continuous tapes

IEC 60294:2012, Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial
terminations

IEC 60301, Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
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IEC 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling
plans for inspection of electronic components and packages

IEC 61760-1:2006, Surface mounting technology — Part 1: Standard method for the
specification of surface mounting components (SMDs)

@%
S
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 2: Spécification intermédiaire:

Résistances fixes a broches a couches, a faible dissipation

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation

objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, 'lEC — entre autre
internationales des Spécifications techniques des Rapports techniqu

organlsatlons |nternat|ona|es gouvernementales et non gouverne
également aux travaux. L IEC collabore étroitement avec IOr

2) Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant Ies q

3) Les Publications de 'lEC se présentent sous |a\forqpe d
4) Dans le but d'encourager ['upi

5) L'IEC elle-méme pe fournit ducs
fournissent des
conformité de I'lE
indépendants.

6) Tous les utilisateyrs \doivent s ily sont en possession de la derniére édition de cette publication.

putée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

7) Aucune respgnsakjlité\ ne
i s particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

8) L'attention est a
référencées est ob

irée syr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
atOire pour une application correcte de la présente publication.

g

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60115-2 a été établie par le comité d’études 40 de I'IEC:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition publiée en 1982. Elle constitue
une révision technique

Les modifications techniques majeures par rapport a la premiére édition sont les suivantes:

— inclut des conditions d'essai et des exigences pour le brasage sans plomb et des
procédures d'évaluation satisfaisant aux exigences d'une approche “zéro défaut”;

— introduction d'une classification de produit basée sur des exigences d'application;

— extension de la liste des modéles et dimensions;
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— utilisation d'un domaine d'application élargi des définitions de classes de stabilité;
— extension des listes de valeurs assignées préférentielles;

— introduction de conditions d'essais et d'exigences pour la brasure sans plomb, pour les
surcharges périodiques et pour la résistance aux décharges électrostatiques (ESD);

— introduction de nouvelles sévérités pour un essai de cisaillement;
— introduction de définitions pour une carte d'essai;

— remplacement du niveau d'assurance E et d'autres niveaux possibles par le seul niveau
d'assurance EZ, satisfaisant aux exigences d'une approche “zéro défaut”;

— introduction d'un essai d'endurance prolongée, d'un essai d'inflammabilité, d'un essai
d'échauffement, d'un essai de vibrations, d'un essai de variation rapide de température
étendu et d'un essai de surcharge haute tension a une seule impulsion;

— introduction de recommandations pour la dénomination, la i ballage et
I'évaluation de la qualité des modeles de forme radiale;

— introduction de prescriptions pour les essais d'endurance & : S biante, en
complément des regles de I'lEC 60115-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivarits:

~
FDIS F\\Qa}bc}/t d/e\vok\

40/2282/F1S N\ }40/:{289(@)0‘\/

donne toute information sur le vote ayant

Une liste de toutes les 60115, publiées sous le titre général
Résistances fixes utilisées daps les@ u1p lectroniques, peut étre consultée sur le site
web de I'lEC.

Cette publicatior@ dis S irectives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a deC|e q cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indig eb de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch"” dans les données
relatives a la chée. A cette date, la publication sera

* supprimée
* remplacée parv
*+ amendée.

e édition révisée, ou
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RESISTANCES FIXES UTILISEES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 2: Spécification intermédiaire:
Résistances fixes a broches a couches, a faible dissipation

1 Domaine d'application

La présente norme est applicable aux résistances fixes a broches 2 es, a faible
dissipation utilisées dans les équipements électroniques.

qualité, les essais et les méthodes(de
générales pour ce type de résistance.

2 Reéférences normatives

Les documents suivan{s sont Cités en refé & maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le prese Wt iRdispensables pour son application. Pour les

références datée applique. Pour les références non datées, la
derniére éditio
amendements).

>fence  s’applique (y compris les éventuels
IEC 60062:2004, ) quage des résistances et des condensateurs

IEC 60068:1: ssais dRerivironnement — Partie 1: Généralités et lignes directrices
IEC 60068- 5 d’environnement — Partie 2-1: Essais — Essais A: Froid
IEC 60068-2-2,

Es¥ais d'environnement — Partie 2-2: Essais — Essai B: Chaleur seche

IEC 60068-2-6:2007, Essais d’environnement — Partie 2-6: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

IEC 60068-2-20:2008, Essais d'environnement — Partie 2-20: Essais — Essai T: Méthodes
d'essai de la brasabilité et de la résistance a la chaleur de brasage des dispositifs a broches

IEC 60115-1:2008, Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques — Partie 1:
Spécification générique

IEC 60286-1, Emballage des composants pour opérations automatisées - Partie 1:
Emballage des composants a sorties axiales en bandes continues

IEC 60294:2012, Mesure des dimensions d'un composant cylindrique a sorties axiales
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IEC 60301, Valeurs préférentielles des diametres des fils de sorties des condensateurs et
résistances

IEC 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling plans
for inspection of electronic components and packages (disponible seulement)

IEC 61760-1:2006, Technique du montage en surface — Partie 1: Méthode de normalisation
pour la spécification des composants montés en surface (CMS)
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